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Karta Techniczna Produktu
ZALEWA SILIKONOWA
DWUSKtADNIKOWA 011
| (kondensacyjna)
'\l'ErTﬁnFasl:y@ rodukt jest ptynnym materiatem zalewowym,
e olell wusktadnikowym. Utwardzanie zachodzi w temperaturze
ZALEWASIIH(ON“@WA 011 okojowej. Materiat zapewnia przewodnos$¢ cieplng i matg
e I yzszerzalnosc. Idealny do zalewania lub wypetniania szczelin
DWUSK&ADHIISO}E\!?! E " ' wydzielajgcych ciepto elementach elektronicznych z
T"‘“‘““"‘“‘“"‘"‘”“““F‘FJ o= 1ietalowymi obudowami lub radiatorami. Posiada doskonatg
ENCAPSULATING COMPOUND | © ‘. o . L
A8 tynnos¢ przy dozowaniu i zalewaniu. Po utwardzeniu nie

drywa sie wskutek cyklicznego nagrzewania od powierzchni
o ktorej przylega. Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.
posob uzycia: Uktad nalezy oczysci¢ , odttusci¢ i wysuszyc.
awartosc¢ strzykawki (utwardzacz) dodac do pojemnika z
ilewq i doktadnie wymieszac. Zala¢ uktad i sezonowaé przez

Stosunek mieszania

The mixing ratio 100:3
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Wstepne sieciowanie :
Pre-crosslinking 30-40 min,

B

/ koto 24 godziny w temperaturze pokojowej.
astosowania: Hermetyzacja uktadow
lektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii.

dtprzewodniki mocy. Zasilacze. Elektronika samochodowa.
terowanie  ruchem. Telekomunikacja. Komputery i

?ATET;:Y rzadzenia peryferyjne.
Slikongwa 011 losowanie zalewy kondensacyjnej w ukfadzie zamknigtym

10ze powodowac pojawienie sie nieszkodliwego biatego
alotu, ktory nie wptywa na dziatanie uktadu.

< rzechowywac w oryginalnych opakowaniach, w magazynach
ichych w temp. nie wyzszej niz 30°C.
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'pakowania:

Pojemnos¢ Opakowanie zbiorcze Kod artykutu

100g + 8g 2 ART.AGT-219




